
Poptávka 

UNDERFILL (FIXACE ČIPŮ)
1204995 
Hysol E1172A

Zvyšují odolnost čipů proti nárazům a vibracím
Dobře aplikovatelné, dlouhá doba zpracovatelnosti
Rychlé vytvrzení
Vynikající vzlínavost - lze aplikovat i po osazení

POPIS PRODUKTU
Loctite 3536

opravitelný
univerzální použití

 
Loctite 3705

Edgebonder
pro lepší mech. odolnost velkých pouzder

 
Hysol E1172A

standardní BGA/CSP
vysoká spolehlivost

 
Hysol FP4531

standardní BGA/CSP
vysoká spolehlivost

SPECIFIKACESPECIFIKACE

Skladování - 40 °C

Viskozita 17000 cSt

Vytvrzení 3 min. při 135 °C

Zpracovatelnost 2 dny (pokojová teplota)
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